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Nvidia GTC 2024：新 GPU 平台、軟體服務與機器人  

  
重要訊息 

Nvidia 舉辦 GTC 2024 大會，推出次世代資料中心 GPU 平台 Blackwell，以及 AI 

Foundry 服務。會議重點：(1) 如期推出 Blackwell 平台，包含 B100 晶片、GB200

超級晶片、GB200 NVL72 機櫃，以及用於 GPU 互聯的 NVlink Switch 晶片；(2) 

推出 Nvidia NeMo 與 NIM 微服務，搭配 DGX Cloud，皆為 AI Foundry 服務一

環，簡化企業開發、部署、客製化與運行生成式 AI 模型；(3)推出 Project GR00T

人型機器人通用基礎模型，以及 Jetson Thor 晶片；(4)以 API 形式提供 NVIDIA 

Omniverse Cloud，讓軟體業者便於創造數位孿生應用。 

如期推出 Blackwell GPU 平台。Blackwell GPU 使用兩個晶粒封裝(台積電 N4P，

單一晶粒電晶體較 Hopper 提升約 30%)，並包含第二代 Transformer 模型與第五

代 NVLINK，訓練上較 Hopper 提升 2.5 倍 TFLOPS FP8 算力，推論上帶來 5 倍

FP4 算力提升，Blackwell HGX 與 Hopper HGX 系統兼容，利於快速部屬。

Blackwell HGX 與 Hopper HGX 相容，因此用戶可輕易升級。Blackwell 將於今年

晚些時候推出，Nvidia 指出美國主要 CSP，包含 :AWS、Google Cloud、 

Microsoft Azure 和 Oracle Cloud Infrastructure)、以及部分二線 CSP 廠商，例

如:Applied Digital、CoreWeave、Crusoe、IBM Cloud 和 Lambda，以及主權 AI

雲服務商均會部屬 Blackwell。 

GB200 有望為下一世代資料中心部屬標準。GB200 超級晶片包含 2 個 B200 GPU

和 1 個 Grace CPU。隨著多模態 AI 模型參數達兆級，算力需求持續提升，Nvidia

也推出 GB200 NVL72(含 36 個 GB200 超級晶片及液冷機櫃的 DGX GB200 系統)，

在推論、訓練、能耗與資料處理表現上均較 HGX H100 大幅提升。GB200 亦預計

於今年晚些時候推出，相較於 GH200 佔 Hopper 系列比重較低 (定位為讓客戶熟悉

Grace 系統)，多家雲端 CSP (Microsoft、AWS、Google Cloud 和 Oracle Cloud 

Infrastructure)均表示將會部屬 GB200。 

GB200 強化 AI 機櫃系統與液冷機會。GB200 強化 AI 機櫃系統與液冷機會。我們

預期廣達 (2382 TT, NT$257, 增加持股)、鴻海 (2317 TT, NT$136,增加持股)、緯創 

(3231 TT, NT$122.5, 增加持股) 與緯穎 (6669 TT, NT$2,175, 增加持股) 都將是

GB200 主要受惠者。Nvidia 的主要美系客戶 AWS、Microsoft、Oracle、Meta、

Open AI 與 Tesla 都將是採用 GB200 超級晶片的 DGX 電腦的買家，而其在台的

ODM 業者將從中受惠。儘管 GB200 設計上沒有基板，但緯創將提供多項板材 (如

NVLink 交換板與其他)，因此供貨之內含價值可能高於目前的 H100。然而，

GB200 預計今年稍後才會上市，故凱基預期系統/機櫃生產時間可能落在 2Q25 之

後。另外，根據 Nvidia 設計，配備 GB200 超級晶片的 DGX 電腦及 GB200 伺服器

機櫃將使用 MGX 液冷設計，因而我們預期 2025-26 年液冷滲透率將上升，進而嘉

惠酷碼 (未上市)、奇鋐 (3017 TT, NT$569, 增加持股) 與雙鴻 (3324 TT, NT$655, 增

加持股)；冷卻液監控主機 (CDU)、歧管與快接頭需求亦可望隨之升溫，增加市場

商機。 

投資建議 

凱基維持 Nvidia「增加持股」評等，與目標價 950 美元。台股相關供應鏈看好廣

達、鴻海、緯創、緯穎、奇鋐與雙鴻，將成為 AI 趨勢與 GB200 新產品週期的主要

受惠者。 

投資風險 

全球消費及 ICT 需求不如預期；消費者對新產品的接受度不高。 
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